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北京京运通科技股份有限公司 

关于研发项目取得重大技术进展的公告 

 

 

 

 

近日，被列入“国家 02 专项”重大科技攻关项目的公司“基于 IGBT 用硅

单晶区熔设备研制”课题在工艺实验上取得重大技术进展，公司使用自主研发的

试验样机成功拉制出等径 1 米多长、重量 52kg 的 6 英寸区熔单晶硅棒，这也是

国内首家使用国产区熔设备拉制的 6 英寸区熔单晶硅产品，打破了国外在此方面

的技术垄断。该区熔单晶硅从外观上已达到设计要求，证明公司自主研发的区熔

单晶硅炉技术已经成熟，为公司的募投项目——硅晶材料产业园项目（一期）中

年产 30 台区熔单晶硅炉的顺利进行打下坚实基础。 

但目前公司的区熔单晶硅炉尚未进入产业化阶段，亦未对公司形成业绩贡

献，未来的市场销售情况尚无法判断。 

敬请投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

北京京运通科技股份有限公司董事会 

2012 年 7 月 26 日         

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 


